Der Elektronische Wiirfel — SMD

Das Funktionsprinzip wird in der Elektronischer Wiirfel Dokumentation genauer erliutert.
Hier wird nur auf den SMD Aufbau, und Loéttipps eingegangen.
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SMD LOTEN:

Im EWS stehen zur Zeit zwei Verfahren zum SMD Léten zur Verfligung:

1. Loten mit dem Lotkolben
Zum SMD Léten benutzt man am besten die ERSA-Lotstation (Keine
Schleichwerbung, ist nur die kleinste die wir haben ;-).
Man beginnt man das erste PAD, auf welches man ein Bauteil platzieren mdchte, mit
dem Lotkolben zu erhitzen, und fiigt ein wenig Lotzinn hinzu. Nun nimmt man das
entsprechende Bauteil mit einer Pinzette und positioniert es im fliissigen Lot.
Jetzt konnt ihr den Lotkolben entfernen, und das Lot erkalten lassen. Damit ist euer
Bauteil einseitig auf der Platine angeldtet. Danach kann die zweite Seite verlotet
werden.

2. Lotpaste und HeifSluftfon
Zuerst werden alle Pads (oder ein kleiner Testbereich) mit der Lotpaste beschmiert.
Jetzt konnen die Bauteile mit der Pinzette platziert werden. Danach wird das ganze
mit dem HeiBluftfon erhitzt, bis sich auf allen Pads die graue Lotpaste in eine
gldnzende Lotstelle verwandelt haben. Nach dem Abkiihlen ist die Platine fertig.

Viel Spal3 beim Basteln,

Euer EWS TEAM



